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The Colenta Lithostar Processors are well proven and
fully endorsed/accredited by Agfa as meeting their high
standards in plate quality, reliability and production speci-
fications. A copy of the Agfa accredi-
tation is available on request.

The Agfa accreditation
details the following featu-
res of the Colenta Lithostar
design:
e Approved for 300 plates or
75 m? per day
e Robust design with ease of
operation
¢ Fully compatible and adap-
table »on-site« to Concept 7
Lithostar Plate when available
¢ A sophisticated Control soft-
ware monitors and manages the vary-
ing range of production conditions in
respect to replenishments (including standby
and sleepmode replinishment) ensuring a stable plate
developer and consistent good quality production.

Standard Features and Accessories:

e |n-built Chiller unit

e Prepared for Integrated Stacker (Online model)

e Low Level monitoring for the Dev, Wash, Rinse and
Finisher Tank solutions

Automatic Solution Tank »Top-Up« control on Start-Up
High level monitoring for Developer overflow collection
tank (waste management)

Low Level monitoring for Developer replinishment tank
Re-Wash Feed Facility

»Safe Loading« control

»Work in Progress« monitoring

Colenta Imagelineg Plate ILP 68/85 LS

Die Colenta Lithostar Prozessoren haben sich in der Gra-
fischen Industrie bewahrt. Sie werden von der Firma Agfa
empfohlen und flr ihre hohen Anforderungen an Platten-
qualitéat, Maschinenzuverlassigkeit und Plattenbesonder-
heiten offiziell zugelassen. Die Zertifizierung von Agfa ist
auf Anfrage erhéltlich.

Eigenschaften und Features des Colenta Lithostar

Prozessors zur Unterstlitzung der Agfa-Zulassung:

e Empfohlener Plattendurchsatz von 300 Platten oder
75 m? pro Tag

¢ Robustes Design mit leichter Bedienung

e \/olle Kompatibilitdt zu Agfa’s neuen Silberhalogenid-
platten Lithostar Ultra Concept 7

¢ Eine ausgefeilte und fortschrittliche Kontroll-Software
Uberwacht und regelt die variirenden Parameter der
Produktionsbedingungen (bendétigte Regenerierung
der Normal-Produktion, im Standby- und Sleep-Mode
Modus), um eine bestandige Plattenentwicklung und
gleichbleibend gute Qualitat zu gewahrleisten.

Grundausstattung und Standard Features:

e Eingebaute Kuhler-Einheit

e Das Online-Model ist fUr einen integrierten Platten-
stapler vorbereitet

e Temperatur-/Stand-Uberwachung des Entwicklerba-
des, des Waschwassers, der Spuleinheit und der
Finisher-Einheit

o Uberwachung des Sammel-Kanisters des Uberlau-
fenden Entwicklers aus dem Bad

e Niedrigstand-Uberwachung des Regenerats

® Manueller Plattenzufuhrschacht fur eventuelles Nach-
Waschen der Platte

e »Safe Loading«-Kontrolle zur sicheren Plattenzufuhr

e »Work in Progress«-Uberwachung/Ubersicht

Microprocessor controlled
Display

Mikroprozessor-gesteuertes
Display zur Produktions-
Uberwachung

Process-Overview: After exposing in ctp-platesetter
(forming metallic silver) the plate will develop (to net
photopolymer layer, unexposing digits were fixed and
form the olephilic areas), rinse (to remove gelantine
spoors), finished (to conserve to plate) and dry.

A drawer unit within the

main frame to house the
replinishment and waste
collection tanks. (waste

management)

Eine Zufuhr-Einheit ins
Gehause zur Aufbewah-
rung des Regenerat- und
Entwicklertberlauf-Kanis-
ters

Prozess-Ubersicht der Entwicklung: Nach der Platten-
belichtung (Enstehung metallischen Silbers) wird die
Platte entwickelt (um die Polymerschichten zu vernet-
zen, die unbelichteten Stellen werden dabei fixiert und
bilden die oleophilen Flachen auf der Platte), gespuilt
(um Gelantinespuren zu entfernen), finished (zur Plat-
tenkonservierung) und getrocknet.
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Technical Specifications

Processing Applications:

Silverhalide CtP Printing Plates (400 - 410 nm sensible),
e.g9. Agfa Lithostar Ultra LAP-V

Plate widht: ILP 68: max. 68 cm, ILP 85: max. 85 cm
Microprocessor Control:

With 4 preprogrammable processing cycles and 1 over-
night program (Sleep Mode)

Transport Speed (10 s DEV-Time): 1,7 m/min

Time in Dev. plus Diffusion Time 20 s:
preprogrammable 16 to 40 s

(recommended by Agfa: 35 s, 1,0 m/min)

Working Tankcapacity Temp.*  Repl. Rate*
unit ILP 68 ILP 85 in°C in ml/m?
Developer 12,01 14,51 15 - 45 40 - 2000
Wash 11,01 13,41 18 -55 40 - 2000
Rinse 501 591 18-55

Finisher 551 6,71 18 -55 40 - 2000
Dryer 18 - 60

Replenishment:

e Controlled by six-sensors, measuring plate area

e Activated after 0,1 - 0,999 m? * plate area fed
into the processor

e Antioxidation/standby replenishment, activated
after0-9h*

Replenishment Rate: 40 - 2000 ml/m? *

Anticrystalisation/Selfcleaning Cycle during Standby:

Activated each 1 - 20 min *

Delayed Start of Transport: 0 - 10 s *

Filter Replacement Programming: O - 9999 m? *

Selectable Processing Modes:

Automatic: Processor goes to a standby »ready« condi-
tion when a process cycle is completed

Manual: All functions operated manually

Rewash: Activated when the rewash feed slot is opened
Service: Using the Replenisher Pumps to fill the proces-
sor tanks after cleaning

Monitor: Used to view and check processor functions

Control: Activate and Monitoring features inform, warn
and alert the operator to an error in the system.

Solution Levels:

e Low Level monitoring in Dev-, Wash-, Rinse- and
Finisher Tank of processor **

e Automatic Fill Up of above Levels when proces-
sor is switched on

¢ High Level monitoring in Overflow Collection
Tank (waste management) **

e Low Level monitoring in Replenisher Tanks for Wash
and Finisher **

Temperatures:

High/Low level monitoring of the Dev, Wash, Rinse, Finis-
her and Dryer temperatures

Water and Energy saving:

Both the Wash and dryer systems activate only when
required.

Work in Progress:

Details the position of the plates through the processor.
Transport:

¢ Drive motor overload monitoring **

e Plate in/plate out check facility ** (optional)

e Safety cover lid switch **

Weight: ILP 68: 350 kg, ILP 85: 385 kg

Electrical supply/Power: 220V, 50 Hz/ 6 kW (13 A)

*

all values preprogrammable
** when activated will operate an audible warning and a
message alert to confirm the error type.

Technische Spezifikationen/
Erlauterungen und Beschreibungen

Verwendbares Plattenmaterial:

Silberhalogenid CtP-Platten (400 - 410 nm sensibilisiert),
z. B. Agfa Lithostar Ultra LAP-V

Plattenbreite: ILP 68: max. 68 cm, ILP 85: max. 85 cm
Automatisierung:

Vier programmierbare Prozesslaufe und ein Ubernacht-
Programm im Sleep-Mode

Durchlaufgeschw. (bei 20 s Entwickl.szeit): 1,7 m/min
Entwicklungszeit plus Diffusionszeit 20 s:
programmierbar von 16 bis 40 s

(von Agfa empfohlen: 35 s, entspricht 1,0 m/min)

Prozess- Tankkapazitat Temp.* Erfr.rate*
einheit ILP 68 ILP 85 in°C inml/m?
Entwickler 12,01 14,51 156-45 40 - 2000
Wascheinh. 11,01 13,41 18-55 40 - 2000
Spuleinheit 5,01 591 18-55

Gummierg. 5,51 6,7 | 18-55 40 - 2000
Trockner 18 - 60
Regenerierung:

e Kontrolliert von sechs Sensoren, welche die durch-
gelaufenen Plattenfldche messen

* Wird aktiviert nach 0,1 - 0,999 m? * Plattenflache

e Standby-Regenerierung (bei Geratestillstand) wird
aktiviert nach0-9h*

Regenerierungsrate: 40 - 2000 ml/m?2*

Antikristallisierungs-/Selbstreinigungsdurchlauf:

wird aktiviert alle 1 - 20 min *

Verzdgerter Start des Plattendurchlaufs: 0 - 10 s *

Filterwechsel-Programm: 0 - 9999 m? *

Wahlbare Prozess-Modi:

Automatic: Prozessor schaltet in Standby-Betrieb, wenn
ein Entwicklungsprozess abgeschlossen ist

Manual: Alle Entwicklerfunktionen werden manuell bedient
Rewash: Die Rewash-Funktion wird automatisch gestar-
tet, wenn der Zufuhrschacht gedffnet ist

Service: Die Regenerierungspumpen werden nach der
Gerétereinigung zur Tankflllung genutzt

Monitor: Zur Uberwachung u. Kontrolle d. Entwicklerfunkt.

Geratekontrolle: Aktiviert u. Uberwacht die Funktionen,
informiert, warnt u. alarmiert d. Bediener bei Systemfehlern

Uberwachung der Entwicklerchemie/-flissigkeiten:

o Werte-Uberwachung des Entwicklerbades, der
Wascheinheit, Splleinheit und der Gummierung

e Prozessor bringt nach dem Einschalten die Entwick-
lungschemie/-flussigkeiten auf korrekte Betriebswerte

o Uberwachung des Sammel-Kanisters der (iberlau-
fenden Entwicklerchemie aus dem Bad **

o Niedrigstand-Uberwachung der Erfrischungskanister
fur die Wasch- und Gummierungseinheit **

Betriebstemperaturen:

Uberwachung der Grenzwerttemperaturen des Entwik-

klerbades, der Wasch-/Spuleinheit, der Gummierungs-

einheit und der Trocknungseinheit.

Wasser- und Energieeinsparung:

Wasch- und Trocknungssysteme werden nur aktiviert,

wenn sie fUr den Prozess unmittelbar bendtigt werden.

»Work in Progress«-Funktion:

Bestimmt die Plattenposition wéahrend des Durchlaufs.

Transport:

o Uberwachung der Antriebsmotorik **

o Plattenzufuhr-/ausgabe-Check-Funktion ** (optional)

e Sicheres Offnen/SchlieBen der Gehéuseabdeckung **

Gewicht: ILP 68: 350 kg, ILP 85: 385 kg

EVersorgung/Leistung: 220 V, 50 Hz/ 6 kW (13 A)

* alle Parameter im angeg. Werteber. programmierbar

** wenn diese Funktionen aktiviert sind, erfolgt bei
Systemfehlern und/oder Grenzwertlber-/unterschrei-
tungen eine Warnung und/oder eine Alarmierung



Dimensions ILP 68 FP and ILP 85 LS:
left: Colenta Imageline Plate ILP 68 LS front
right: Colenta Imageline Plate ILP 85 LS front
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Colenta Imageline Plate
ILP 68/85 LS panorama
view

Colenta Imageline Plate
ILP 68/85 LS Seiten-
ansicht

We recommend a minimum walking space of
50 cm around the processor.

Wir empfehlen eine Laufflache von etwa 50
cm um den Entwickler herum frei zu halten.

Colenta Imagelineg Plate ILP 68/85 LS

Dimensionen ILP 68 FP und ILP 85 LS:
links: Colenta Imageline Plate ILP 68 LS Vorderansicht
rechts: Colenta Imageline Plate ILP 85 LS Vorderansicht
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Split processor frame, allowing easy access through a
standard door opening 70 cm.

Ein teilbarer Gehduserahmen erlaubt einen einfachen
Transport durch gewdhnliche Tiiren (70 cm Offnungsweite).

All informations from Colenta’s data sheet of Colenta Imageline Plate ILP
68/85 LS, document no.: G1- 21_0, G4- 5_3, G4- 6_3, February 2005.

Technical specifications subject to change without notice.

Al rights reserved.

Alle Informationen entnommen aus Colenta’s Datenblattern des Colenta
Imageline Plate ILP 68/85 LS, Dokument-Nr.: G1- 21_0, G4- 5_3, G4- 6_3,
Februar 2005. Technische Anderungen und alle Rechte

vorbehalten. Flr Druckfehler keine Haftung.



